
2026英國硬件先鋒展

6,000+
參觀者

7,000+m²
展示面積

250+
參展商

倫敦展覽中心 2026.6.10-6.11

展覽規模.

英國及歐洲市場優勢.
英國嵌入式系統市場在 2024 年產值達 65.2 億
美元，並預計 2030 年將達 93.8 億美元，成為
歐洲重要嵌入式產業發展地區。

英國政府推動「半導體基礎建設計畫」並於 2025

宣布成立英國半導體中心，將投資超過 3,200 萬
美元資金，電子科技需求龐大。

英國政府持續以 Innovate UK 法案提供資金支持
物聯網創新，推動公共嵌入式及智慧系統整合。

2025 年，歐盟簽訂晶片法案，將推動「處理器與
半導體技術歐洲聯盟」，創造高度物聯網與嵌入
式系統的強勁需求。
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*更多公司可於官網查看

*2026預估

國貿署展覽補助代碼：GB00010023



▶ 攤位費｜每 9sqm - NT$ 325,500 / 攤 (含稅、基本配置 )

▶ 預備金｜NT$ 15,000 / 攤 (支付雜費，多退少補 )

基本配置：公司招牌、地毯、隔間。

(請提供水單，以利査帳)

銀行｜合作金庫 忠孝分行

戶名｜聯合報股份有限公司

帳號｜0450705012551

1. 匯款

徵展單位： 展務洽詢窗口：

經濟日報 黃啟銘 0955-352148 / Line:+stiven17

Email: stiven1017@gmail.com

支票抬頭｜聯合報股份有限公司

寄送地址｜22161 新北市汐止區大同路一段 369 號 2 樓

收件人｜經濟日報 - 服務組 趙珮雲小姐收

電話｜02-8692-5588 #3313

2. 支票

繳付方式.

參展費用.

展品類別.

EMBEDDED
SYSTEMS
EMBEDDED
SYSTEMS

嵌入式系統

ELECTRONIC
COMPONENTS
ELECTRONIC
COMPONENTS

電子科技

IOT
CONNECTIVITY

IOT
CONNECTIVITY

物聯網連接

涵蓋主題包含：半導體、人工智慧硬體、無線
發射技術、電力電子、機電技術、FPGA技術、
感測器技術、嵌入式處理器及控制器、蜂窩物
聯網等多項電子科技及嵌入式趨勢。




